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台灣區電機電子工業同業公會邀請函      

109年企業智權營運實務
布局、融資及營業秘密研討會
　　隨著專利在國際市場的競逐扮演關鍵角色，企業唯有創造及掌握關鍵高值專利，才能提升企業價值及搶攻商機。因應國際產業發展趨勢，經濟部從促進創新、強化研發、引導新創及活化環境等面向，針對行有多年的產業創新條例進行修法，啟動了無形資產融資的契機，2019年工研院與臺灣中小企業銀行、中小企業信保基金合作的無形資產融資成功案例，寫下鏈結科技市場和資金市場的歷史意義。

　　本會將攜手經濟部智慧財產局及工業技術研究院共同辦理研討會，包含專利分析布局、營業秘密、智權融資等議題，期盼協助企業掌握國際產業發展趨勢，進而藉由布局專利權提高市場競爭力，敬邀業者踴躍參加，共襄盛舉。
日　　期：109年7月23日星期四
時　　間：下午13：30至16：30（同直播起訖時間）
地　　點：台灣區電機電子工業同業公會（台北市民權東路六段109號六樓）
議　　程：    
	時間
	講題
	講師

	13:30-13:40
	簽到/報到
	

	13:40-14:30
	專利布局實務與案例
	工業技術研究院　技術移轉與法律中心
張展誌組長

	14:30-14:40
	休息
	

	14:40-15:30
	企業營業秘密管理實務之策略應用
	經濟部智慧財產局　法務室　
何燦成主任

	15:30-15:40
	休息
	

	15:40-16:30
	我國專利融資初探
	工業技術研究院　技術移轉與法律中心
翁國曜副組長

	16:30-
	賦歸
	


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
「109年企業智權營運實務：布局、融資及營業秘密研討會」報名表

· 前往本會              (參加線上直播

	公司名稱
	

	姓    名
	
	職    稱
	

	聯絡電話
	
	聯絡傳真
	

	手    機
	
	電子信箱
	


※完成報名並實際出席實體或線上研討會之前 20 名廠商 (同廠商多人報名，只計第一位報名者)，贈送 1 本由工研院出版的「專利這樣做 商機拿到手：創新非知道不可的專利故事」。
FAX  TO：02-87926137，電電公會陳怡君小姐收，MAIL：jane@teema.org.tw

聯絡電話：02-87926666分機287 
※台端業已閱讀並知悉本所提供之應告知事項，同意本所得於辦理活動事務之特定目的 範圍內蒐集、處理及利用 台端之個人資料，並得依此特定目的所需利用之期間、地區、對象及方式為之；且 台端確認所提供第三人之個人資料，其來源均為合法並已向第三人告知前述之應告知事項，並將對 台端所交付之第三人個人資料，於活動範圍內依個人資料保護法等規定予以處理或利用。
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